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Hinweise, Vorsichtshinweise und Warnungen

ANMERKUNG: Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie |lhr Produkt besser einsetzen
kénnen.

®

Ein VORSICHTSHINWEIS warnt vor méglichen Beschadigungen der Hardware oder vor Datenverlust und
zeigt, wie diese vermieden werden kénnen.

WARNUNG: Mit WARNUNG wird auf eine potenziell gefihrliche Situation hingewiesen, die zu Sachschaden,
Verletzungen oder zum Tod fiihren kann.

A

© 2017- 2022 Dell Inc. oder ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell Technologies, Dell und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder
ihren Tochtergesellschaften. Andere Markennamen sind maglicherweise Marken der entsprechenden Inhaber.
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Ubersicht

Die Informationen in diesem Dokument ersetzen die Informationen in den entsprechenden Abschnitten des Installations- und Service-
Handbuchs Referenzhandbuchs fur BIOS und UEFI und der Technischen Daten.

Eine vollstandige Liste der Informationen finden Sie in den Dokumenten unter https://www.dell.com/poweredgemanuals.

Themen:

. Revisionsverlauf

Revisionsverlauf

Dieser Abschnitt enthélt eine Beschreibung der Dokumentanderungen.

Tabelle 1. Revisionsverlauf des Dokuments

Dokumentversionen Datum Beschreibung der Anderungen

2 November 2022 1. Richtlinien zum Einsetzen von Erweiterungskarten
2. Netzteileinheiten
3. PSU - Technische Daten

1 Juni 2022 1. Updated storage_controller_specs
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Themen:

e PSU - Technische Daten
. Richtlinien zum Einsetzen von Erweiterungskarten

PSU - Technische Daten

Das PowerEdge R740-System unterstutzt bis zu zwei Wechselstrom- oder Gleichstromnetzteile (PSU).

Tabelle 2. PSU - Technische Daten

Stromvers | Klasse Warmeabgabe | Frequenc | Spannung Hohe Niedrigspan | Gleich | Strom
orgungsei (maximal) y Netzspann | nung 100- strom
nheit (Speicher ung 200- 140V (DC)
taktrate) 240V
495 W Platin 1908 BTU/h 100-240 V 495 W 495 W - 6,5-3 A
Wechselstr 50/60 Hz Wechselstrom,
om autom.
Bereichseinstellung
750 W Platin 2891 BTU/h 50/60 Hz ]100-240 V 750 W 750 W - 10 A-5A
Wechselstr Wechselstrom,
om autom.
Bereichseinstellung
750 W Titan 2843 BTU/h 50/60 Hz |200-240V 750 W - 5A
Wechselstr Wechselstrom
om
750 W Platin 2891 BTU/h 50/60 Hz [100-240 V 750 W 750 W - 10 A-5A
Gemischter Wechselstrom,
Modus autom.
HVDC (nur Bereichseinstellung
fur China) -
k. A. 2891 BTU/h k. A. 240 V Gleichstrom | - - 750 W [456A
750 Wim | Platin 2891 BTU/h 50/60 Hz [100-240 V 750 W 750 W - 10 A-5A
gemischten Wechselstrom,
Modus autom.
Bereichseinstellung
(Nur fur 2891 BTU/h k. A. 240V Gleichstrom | - - 750W |5A
China)
100 W Platin 4100 BTU/h 50/60 Hz ]100-240 V 100 W 1050 W 12 A-6,5 A
Wechselstr Wechselspannung
om
100 W k. A. 4416 BTU/h k. A. - (48Vbis-60V) |- - MOOW |32A
Gleichstro Gleichstrom
m
1100 W Platin 4100 BTU/h 50/60 Hz [100-240 V 100 W 1050 W 12A-65A
Gemischter Wechselspannung
Modus
HVDC (nur k. A. 4100 BTU/h k. A. 2OQ—380 \ - - MOOW [6,4A-32A
Gleichstrom
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Tabelle 2. PSU - Technische Daten (fortgesetzt)

Stromvers | Klasse Warmeabgabe | Frequenc | Spannung Hohe Niedrigspan | Gleich | Strom

orgungsei (maximal) y Netzspann | nung 100- strom

nheit (Speicher ung 200- [140V (DC)
taktrate) 2490V

fir China

und Japan)

1600 W Platin 6000 BTU/h 50/60 Hz [100-240 V 1600 W 800 W -

Wechselstr Wechselspannung 10A

om

Wechselstr | Platin 7500 BTU/h 50/60 Hz ]100-240 V 2000 W 1000 W -

om, Wechselspannung 1"5A

2000 W

Wechselstr | Platin 9000 BTU/h 50/60 Hz ]100-240 V 2400 W 1400 W -

om, Wechselspannung 16 A

2400 W

1600 W Titan 5970 BTU/h 50/60 Hz |200-240V 1600 W - -

Wechselstr Wechselstrom 10A

om

2.600 W Titan 9450 BTU/h 50/60 Hz |200-240V 2600 W - -

Wechselstr Wechselstrom 1A

om

@ ANMERKUNG: Die Wé&rmeabgabe berechnet sich aus der Wattleistung des Netzteils.

@ ANMERKUNG: Dieses System ist auf3erdem flr den Anschluss an IT-Stromsysteme mit einer Auf3enleiterspannung von héchstens
240 V konzipiert.

@ ANMERKUNG: Fir Netzteile, die auf 1100 W HDVC im gemischten Modus oder 1100 W Wechselstrom und héher ausgelegt sind, ist
Hochspannung (200-240 V Wechselstrom) erforderlich, damit diese die Nennleistung erreichen kénnen.

Richtlinien zum Einsetzen von Erweiterungskarten

@ ANMERKUNG: Ein Systemereignisprotokoll-Ereignis wird aufgezeichnet, wenn ein Erweiterungskarten-Riser nicht unterstitzt wird
oder fehlt. Dies verhindert nicht, dass sich das System dennoch einschalten lasst. Wenn jedoch eine F1/F2-Pause auftritt, wird eine
Fehlermeldung angezeigt.

Das PowerEdge R740-System unterstUtzt bis zu acht PCI-Express-Erweiterungskarten (PCle-Erweiterungskarten) der 3. Generation, die

auf der Systemplatine mittels Erweiterungskarten-Risern installiert werden kénnen. Die folgende Tabelle enthélt ausfihrliche Angaben zu
den technischen Daten der Erweiterungskarten-Riser:

Tabelle 3. Technische Daten der Erweiterungskarten-Riser

Riser- Steckplatzbes PCle- Prozessoran PCle- Prozessoran PCle- Prozessoransc
Konfiguration chreibung Steckplatze schluss Steckplatze schluss Steckplatz hluss
und auf Riser 1 auf Riser 2 e auf Riser
unterstiitzte (Bauhohe (Hohe und 3 (Hohe
Riser und Lange) und Lange)
Baulange)
Riser- Keine PCle- k. A k. A. k. A k. A. k. A k. A
Konfiguration O | Steckplatze
(kein Riser) (nur
rUckseitiger
Speicher)
Riser- ) Steckplatz 1: Prozessor 1 )
Konfiguration 1 \S/lteeroiil_étze x8-Steckplatz iﬁfﬁ;@ﬁ;ﬁél' x8 Prozessor 1 k. A. k. A.
(1B+2 B) voller Bauhthe
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Tabelle 3. Technische Daten der Erweiterungskarten-Riser (fortgesetzt)

x16 mit voller

mit flachem

Riser- Steckplatzbes PCle- Prozessoran PCle- Prozessoran PCle- Prozessoransc
Konfiguration chreibung Steckplatze schluss Steckplatze schluss Steckplatz hluss
und auf Riser 1 auf Riser 2 e auf Riser
unterstiitzte (Bauhohe (Hohe und 3 (Hohe
Riser und Lange) und Laénge)
Baulange)
und voller
Baulange
Steckplatz 2: Prozessor 1
x8 mit voller
Bauhche u“nd Profil und halber
voller Bauldnge w
Baulange
Steckplatz 3: | Prozessor 1
x8-Steckplatz
voller Bauhshe
und halber
Baulange
Steckplatz 1: Prozessor 1
x8-Steckplatz
voller Bauhshe
und voller
Baulange
) Drei x8- Steckplatz 2: | Prozessor 1 Steckplatz 4:
Riser- . : ;
' ) Steckplatze und | x8 mit voller x16 mit flachem
Konfiguration 2 ) N ) Prozessor 2 | k. A. k. A
(1B+2C) ein x16- Bauhohe U_hd ProﬁlI und halber
Steckplatz voller Baulange Baulange
Steckplatz 3: | Prozessor 1
x8-Steckplatz
voller Bauhdhe
und halber
Baulange
Steckplatz 1: Prozessor 1 Steckplatz 4: Prozessor 2
x16 mit voller x16 mit voller
Bauhohe und Bauhodhe und
voller Baulange voller Bauldnge
k. A k. A Steckplatz 5: x8 | Prozessor 2
Riser- Zwei x8- und mit voller
Konfiguration 3 | drei x16- Bauhthe und k. A k. A
(1A+2A) Steckplatze voller Baulange
Steckplatz 3: | Prozessor 1 Steckplatz 6: x8 | Prozessor 1
x16 mit voller mit flachem
Bauhohe und Profil und halber
halber Bauldnge
Baulange
Steckplatz 1: Prozessor 1 Steckplatz 4: Prozessor 2 | Steckplatz | Prozessor 2
x16 mit voller x16 mit voller 7: x8 mit
Bauhohe und Bauhsdhe und voller
voller Baulange voller Bauldnge Bauhohe
und voller
Riser- Drei x8- und Baulénge
EOATQQXL?AO; 4 élteeroxkgé—a'tze k. A k. A S’Feckplatz 5: x8 | Prozessor 2 S?teokplaﬁz Prozessor 2
mit voller 8: x16 mit
Bauhsdhe und voller
voller Bauldnge Bauhdhe
und voller
Steckplatz 3: | Prozessor 1 Steckplatz 6: x8 | Prozessor 1 Baulinge
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Tabelle 3. Technische Daten der Erweiterungskarten-Riser (fortgesetzt)

Riser- Steckplatzbes PCle- Prozessoran PCle- Prozessoran PCle- Prozessoransc
Konfiguration chreibung Steckplatze schluss Steckplatze schluss Steckplatz hluss
und auf Riser 1 auf Riser 2 e auf Riser
unterstiitzte (Bauhohe (Hohe und 3 (Hohe
Riser und Lange) und Lange)
Baulange)
Bauhohe und Profil und halber
halber Baulange
Baulange
Steckplatz 1: Prozessor 1 Steckplatz 4: Prozessor 2 | Steckplatz | Prozessor 2
x16 mit voller x16 mit voller 7: x8 mit
Bauhohe und Bauhodhe und voller
voller Bauldnge voller Bauldnge Bauhohe
und voller
Baulange
Riser- Drei x8- und k. A k. A Steckplatz 5: x8 | Prozessor 2 | Steckplatz | Prozessor 2
Konfiguration 15 | vier x16- mit voller 8: x16 mit
(1A+2E+3B) Steckplatze Bauhohe und voller
voller Bauldnge Bauhodhe
und voller
Steckplatz 3: | Prozessor 1 Steckplatz 6: x8 | Prozessor 1 Baulange
x16 mit voller mit flachem
Bauhohe und Profil und halber
halber Baulange
Baulange
Steckplatz 1: Prozessor 1 Steckplatz 4: Prozessor 2 | Steckplatz | Prozessor 2
x8-Steckplatz x16 mit voller 7: X8 mit
voller Bauhshe Bauhsdhe und voller
und voller voller Baulédnge Bauhdhe
Baulange und voller
Baulange
Riser- Sechs x8-und | Steckplatz 2: | Prozessor 1 Steckplatz 5: x8 | Prozessor 2 | Steckplatz | Prozessor 2
Konfiguration 5 | zwei x16- x8 mit voller mit voller 8: x16 mit
(1B+2A+3A) Steckpléatze Bauhohe und Bauhthe und voller
voller Bauldnge voller Baulange Bauhohe
und voller
Steckplatz 3&: | Prozessor 1 S’Feckplatz 6: x8 | Prozessor 1 Baulange
x8-Steckplatz mit flachem
voller Bauhdhe Profil und halber
und halber Baulange
Baulange
Steckplatz 1: Prozessor 1 Steckplatz 4: Prozessor 2 | Steckplatz | Prozessor 2
x16-Steckplatz x16 mit voller 7: x8 mit
voller Bauhdhe Bauhthe und voller
und voller voller Bauldnge Bauhohe
Baulange und voller
Baulange
Riser- Fanf x8- und Steckplatz 2: | Prozessor 1 Steckplatz 5: x8 | Prozessor 2 | Steckplatz | Prozessor 2
Konfiguration 6 | drei x16- x8 mit voller mit voller 8: x16 mit
(1D+2A+3A) Steckplatze Bauhohe und Bauhodhe und voller
voller Bauldnge voller Bauldnge Bauhdhe
und voller
Steckplatz 3: | Prozessor 1 Steckplatz 6: x8 | Prozessor 1 Baulange
x8-Steckplatz mit flachem
voller Bauhshe Profil und halber
und halber Baulange
Baulange
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Tabelle 3. Technische Daten der Erweiterungskarten-Riser (fortgesetzt)

Riser- Steckplatzbes PCle- Prozessoran PCle- Prozessoran PCle- Prozessoransc
Konfiguration chreibung Steckplatze schluss Steckplatze schluss Steckplatz hluss
und auf Riser 1 auf Riser 2 e auf Riser
unterstiitzte (Bauhohe (Hohe und 3 (Hohe
Riser und Lange) und Laénge)
Baulange)
Steckplatz 1: Prozessor 1 Steckplatz 4: Prozessor 2 | Steckplatz | Prozessor 2
x16-Steckplatz x16 mit voller 7: x8 mit
voller Bauhdhe Bauhthe und voller
und voller voller Baulédnge Bauhohe
Baulange und voller
Baulange
Riser- Finf x8- und Steckplatz 2: Prozessor 1 Steckplatz 5: x8 | Prozessor 2 | Steckplatz | Prozessor 2
Konfiguration 16 | drei x16- x8 mit voller mit voller 8: x16 mit
(1D+2E+3B) Steckplatze Bauhohe und Bauhohe und voller
voller Bauldnge voller Baulange Bauhohe
und voller
Steckplatz 3: | Prozessor 1 Steckplatz 6: x8 | Prozessor 1 Baulange
x8-Steckplatz mit flachem
voller Bauhshe Profil und halber
und halber Bauldnge
Baulange

Tabelle 4. Riser-Konfigurationen mit 4 PCle-Steckplatzen [Riser-Konfiguration 1 (1B+2B) und Riser-
Konfiguration 2 (1B+2C)] und Riser-Konfiguration 3 (1A+2A)

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
GPU (doppelte Breite) k. A k. A
GPU (einfache Breite) k. A k. A
PCle-Bricke 4 (Konfig. 2) oder k. A. (Konfig. 1 oder 3) 1oder O
Interner Speicheradapter 6,5 (Konfig. 3) oder 4, 3 (Konfig. 1 oder 2) 1 oder 2
HCA EDR 1,4, 3 (Konfig. 3) oder k. A. (Konfig. 1 oder 2) | 3 oder O
100-GB-NIC 1,4, 3 (Konfig. 3) oder k. A. (Konfig. 1 oder 2) | 3 oder O
100-G-OPA 1,4, 3 (Konfig. 3) oder k. A. (Konfig. 1 oder 2) | 3 oder O
HCA FDR 4 (Konfig. 1 oder 2) oder 6 (Konfig. 3) 1
40-GB-NIC 1,2, 3 (K1/K2) oder 5, 1, 4, 3 (Konfig. 3) 3
40-GB-NIC 4 (Konfig. 1 oder 2) oder 6 (Konfig. 3) 1

HBA FC32 1,2, 3 (K1/K2) oder 5, 1, 4, 3 (Konfig. 3) 3

HBA FC32 4 (Konfig. 1 oder 2) oder 6 (Konfig. 3) 1
25-GB-NIC 1,2, 3 (K1/K2) oder 5, 1, 4, 3 (Konfig. 3) 3
25-GB-NIC 4 (Konfig. 1 oder 2) oder 6 (Konfig. 3) 1

HBA FC16 1,2, 3 (K1/K2) oder 5, 1, 4, 3 (Konfig. 3) 3

HBA FC16 4 (Konfig. 1 oder 2) oder 6 (Konfig. 3) 1
10-GB-NIC 1,2, 3 (K1/K2) oder 5, 1, 4, 3 (Konfig. 3) 3
10-GB-NIC 4 (Konfig. 1 oder 2) oder 6 (Konfig. 3) 1

HBA FC8 1,2, 3 (K1/K2) oder 5, 1, 4, 3 (Konfig. 3) 3

HBA FC8 4 (Konfig. 1 oder 2) oder 6 (Konfig. 3) 1
1-GB-NIC 1,2, 3 (K1/K2) oder 5, 1, 4, 3 (Konfig. 3) 3
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Tabelle 4. Riser-Konfigurationen mit 4 PCle-Steckplatzen [Riser-Konfiguration 1 (1B+2B) und Riser-

Konfiguration 2 (1B+2C)] und Riser-Konfiguration 3 (1A+2A) (fortgesetzt)

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
1-GB-NIC 4 (Konfig. 1 oder 2) oder 6 (Konfig. 3) 1
Externer Speicheradapter 1,2, 3 (K1/K2) oder 5, 1, 4, 3 (Konfig. 3) 3
Externer Speicheradapter 4 (Konfig. 1 oder 2) oder 6 (Konfig. 3) 1
BOSS 1,2, 3 (K1/K2) oder 5, 1, 4, 3 (Konfig. 3) 1
BOSS 4 (Konfig. 1 oder 2) oder 6 (Konfig. 3) 1
ACLR (DW voller Hohe) - 0

Tabelle 5. Riser-Konfigurationen mit mehr als 4 PCle-Steckplatzen [Riser-Konfiguration 3 (1A+2A), 4
(1A+2A+3A), Riser-Konfiguration 5 (1B+2A+3A), Riser-Konfiguration 6 (1D+2A+3A), Riser-Konfiguration 15
(1A+2E+3B) und Riser-Konfiguration 16 (1D+2A+3A)]

Kartentyp Steckplatzprioritat Konfiguration Maximale Anzahl an Karten
GPU (doppelte 1,84 1A+2A+3A 3
Breite) (D|ANMERKUNG: Unterst(tzt keine
GPUs der Nvidia A Series mit
doppelter Breite.
GPU (einfache 1,84 1D+2A+3A 3
Breite) @ ANMERKUNG: Werksseitige
Installation von maximal 3 GPU-Karten
in den Steckplatzen 1, 8, 4 mit max.
PCle-Breite von x16. Kunden kénnen
3 zusatzliche benutzerdefinierte Kits
bestellen und diese in die Steckplatze
7, 2, 5 installieren. Die Steckplatze sind
jedoch auf eine maximale PCle-Breite
von x8 begrenzt. Dies gilt nicht fur
NVIDIA A10 aufgrund von geringerer
Leistung in x8-Steckplatzen.
Nvidia A2 1,8,4,7,2,5 1D+2E+3B 6
nVIDIA A10 1,84 1D+2E+3B 3
Nvidia A16, A30, A40, |1, 8,4 1A+2E+3B 3
A100, A800
ACLR 1,84 1A+2A+3A 3
1,84 1D+2A+3A 3
PCle-Bricke 1,4,8 1D+2A+3A 3
Interner 6,5 All (Alle) 1
Speicheradapter
200-G-NIC 1 1A+2A+3A 1
1 1D+2A+3A 1
HCA EDR 1,843 1A+2A+3A 4
8,4 1B+2A+3A 2
1,8 1D+2A+3A 2
100-G-NIC 1,843 1A+2A+3A 4
8,4 1B+2A+3A 2
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Tabelle 5. Riser-Konfigurationen mit mehr als 4 PCle-Steckplatzen [Riser-Konfiguration 3 (1A+2A), 4
(1A+2A+3A), Riser-Konfiguration 5 (1B+2A+3A), Riser-Konfiguration 6 (1D+2A+3A), Riser-Konfiguration 15
(1A+2E+3B) und Riser-Konfiguration 16 (1D+2A+3A)] (fortgesetzt)

Kartentyp Steckplatzprioritat Konfiguration Maximale Anzahl an Karten
1, 8.4 1D+2A+3A 3
100-G-OPA 1,8,4,3 TA+2A+3A 4
8,4 1B+2A+3A 2
1,8,4 1D+2A+3A 3
HCA FDR 6 Alle 1
40-G-NIC 7,5,1, 8,4, 3 fur anderen TA+2A+3A 6
Anbieter
1, 8,4, 3,7, 5 fur Mellanox TA+2A+3A 6
1,7,2,3,5, 8, 4 fir anderen 1B+2A+3A 7
Anbieter
8,4,1,7,2, 3,5 fur Mellanox 1B+2A+3A 7
7,2,3,5,1, 8,4 fur anderen 1D+2A+3A 7
Anbieter
1,8,4,7, 2,3, 5 fur Mellanox 1D+2A+3A 7
40-G-NIC, flache 6 Alle 1
Bauweise
HBA FC32 7,5,1,8,4,3 TA+2A+3A 6
1,7,2,3,5,8,4 1B+2A+3A 7
7,2,3,5,1,8,4 1D+2A+3A 7
HBA FC32, flache 6 Alle 1
Bauweise
25-G-NIC 7,5,1, 8,4, 3 flur anderen TA+2A+3A 6
Anbieter
1, 8,4, 3, 7,5 fur Mellanox TA+2A+3A 6
1,7,2,3,5,8, 4 fir anderen 1B+2A+3A 7
Anbieter
8,4,1,7,2,3, 5 fur Mellanox 1B+2A+3A 7
7,2,3,5,1, 8, 4 fur anderen 1D+2A+3A 7
Anbieter
1,8,4,7, 2,3, 5 fur Mellanox 1D+2A+3A 7
25-G-NIC, flache 6 Alle 1
Bauweise
HBA FC16 7,5,1,8,4,3 TA+2A+3A 6
1,7,2,3,5,8,4 1B+2A+3A 7
7,2,3,5,1,8,4 1D+2A+3A 7
HBA FC16, flache 6 Alle 1
Bauweise
10-G-NIC 7,5,1, 8, 4, 3 fur anderen TA+2A+3A 6
Anbieter
1, 8,4, 3,7, 5 fur Mellanox TA+2A+3A 6
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Tabelle 5. Riser-Konfigurationen mit mehr als 4 PCle-Steckplatzen [Riser-Konfiguration 3 (1A+2A), 4
(1A+2A+3A), Riser-Konfiguration 5 (1B+2A+3A), Riser-Konfiguration 6 (1D+2A+3A), Riser-Konfiguration 15
(1A+2E+3B) und Riser-Konfiguration 16 (1D+2A+3A)] (fortgesetzt)

Kartentyp Steckplatzprioritat Konfiguration Maximale Anzahl an Karten
1,7,2,3,5,8, 4 fir anderen 1B+2A+3A 7
Anbieter
8,4,1,7,2,3,5 fur Mellanox 1B+2A+3A 7
7,2,3,5,1, 8, 4 fur anderen 1D+2A+3A 7
Anbieter
1,8,4,7, 2,3, 5 fur Mellanox 1D+2A+3A 7
10-G-NIC, flache 6 Alle 1
Bauweise
HBA FC8 7,5,1,8,4,3 TA+2A+3A 6
1,7,2,3,5,8,4 1B+2A+3A 7
7,2,3,5,1,8,4 1D+2A+3A 7
HBA FC8, flache 6 Alle 1
Bauweise
1-G-NIC 7,5,1,8,4,3 1A+2A+3A 6
1,7,2,3,5,8,4 1B+2A+3A 7
7,2,3,5,1,8,4 1D+2A+3A 7
1-G-NIC, flache 6 Alle 1
Bauweise
Externer 1,8,4,3,7,5 TA+2A+3A 2
Speicheradapter
1,2,3,8,4,7,5 1B+2A+3A 2
2,3,1,8,4,7,5 1D+2A+3A 2
Externer 6 Alle 1
Speicheradapter,
flache Bauweise
Express Flash NVMe [7,5,1,8,4, 3,6 TA+2A+3A 6
PCle SSD Adapter -
1, 6 fur P4800X TA+2A+3A 2
1,7,2,3,5,8,4,6 1B+2A+3A 6
1, 2, 6 fur P4800X 1B+2A+3A 3
7,2,3,5,1,8,4,6 1D+2A+3A 6
1, 6 fur P4800X 1D+2A+3A 2
BOSS 7,5,1,8,4,3 TA+2A+3A 1
1,7,2,3,5,8,4 1B+2A+3A 1
7,2,3,5,1,8,4 1D+2A+3A 1
BOSS, flache 6 Alle 1
Bauweise
@ ANMERKUNG: H750/H350- und HBA350i-Karten kdnnen nicht mit H730P-, H740P-, HBA330-, H330- oder 12G-SAS-Karten

kombiniert werden.

ANMERKUNG: Weitere Informationen zum Formfaktor fur Steckpléatze finden Sie in der Tabelle zu den Konfigurationen der
Erweiterungskarten-Riser.

®
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ANMERKUNG: Die Erweiterungskartensteckplatze sind nicht Hot-Swap-féhig (sie kdnnen nicht im laufenden Betrieb ausgetauscht
werden).

ANMERKUNG: Riser-Konfiguration 9 unterstitzt sowohl GPUs mit doppelter Breite als auch GPUs mit einfacher Breite. GPUs
doppelter Breite werden nur auf Riser-Konfiguration 4 unterstttzt und GPUs einfacher Breite werden nur auf Riser-Konfiguration 6
unterstutzt.

ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass x16-Karten nur in x16-Steckplatzen installiert sind. Je nach Riser-Konfiguration sind
moglicherweise die Steckplatze 2, 7 oder 8 nicht verflgbar.

ANMERKUNG: Auf Riser 2 werden nur PCle-Karten halber Bauldnge unterstitzt, wenn im Kuhlgehduse NVDIMM-Ns mit NVDIMM-
N-Batterie installiert sind.

ANMERKUNG: Bei Konfigurationen, die GPU unterstitzen, werden maximal vier GPUs einfacher Breite und zwei GPUs doppelter
Breite unterstutzt, wenn NVDIMM-Ns mit NVDIMM-N-Batterie installiert sind. Da auf dem GPU-Kuhlgeh&use eine NVDIMM-N-
Batterie installiert ist, werden auf Riser 2 keine GPUs unterstitzt.
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